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INFLUENCIA DA PRESENGCA DOS SURFACTANTES ANIONICOS E CATIONICOS NA
120 ELABORACAO DE REVESTIMENTOS COMPOSITOS. Tricia Lorena Derlam Wenzel, Bruna
Vidor Souza, Jane Zoppas Ferreira (orient.) (UFRGS).

Para evitar a formagao de pites durante o processo de eletrodeposicdo dos revestimentos de NiP, agentes tensoativos,
como por exemplo, lauril sulfato de sodio (SDS) sdo seguidamente adicionados a formulagdo dos eletrolitos. O
mesmo procedimento pode também ser adotado para a elaboragdo de revestimentos compositos, que consiste na
incorporacdo de particulas & matriz metalica a partir de um eletrdlito contendo particulas em suspensdo. Estudos
mencionados na literatura destacam uma importante influéncia das substincias tensoativas sobre a quantidade de
particulas incorporadas ao revestimento. Neste trabalho, revestimentos compdsitos Ni-P-SiC foram elaborados a
partir de um eletrélito a base de sulfato e cloreto de niquel, 4cido fosforico e acido fosforoso (precursor do foésforo
constituinte da matriz), contendo SiCggy (tamanho médio de 600nm com uma distribui¢do granulométrica entre 100 e
5000nm) em suspensdo. Nessa suspensdo também foram adicinados agentes tensoativos anidnico (SDS) ou catidnico
(Cetil Trimetil Hidrogeno Sulfato Amoénio - CTAHS) A partir de micrografias no MEV e da contagem do niimero de
particulas incorporadas por unidade de area do revestimento, observou-se que a adigdo de agente tensoativo exerce
influéncia sobre a taxa de incorporacdo de SiC a matriz metalica. Verificou-se a diminui¢do da quantidade de
particulas incorporadas asssociada ao aumento do tamanho das mesmas, o que indica um processo seletivo da
incorporacao devido a adicdo de tensoativo a suspensdo utilizada para a elaboragdo de revstimentos compositos.
Esses fenomenos estdo associados, principalmente, a presenga de tensoativo parecendo ndo depender da carga do
mesmo. (PIBIC).

258



